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Business Case - TECACOMP PEEK MED LDS grey

LDS (Laser-Direkt-Strukturierung) ist eine Technologie, mit
der elektronische Schaltungen direkt auf dreidimensionalen
Bauteilen platziert werden kénnen. Obwohl LDS in der
Medizintechnik noch nicht so bekannt ist, wie in anderen
Branchen, gibt es bereits erste Ansitze fiir Anwendungen,

bei denen diese Technologie eingesetzt wird.

Vor allem dort, wo Miniaturisierung erforderlich ist, wie
zum Beispiel in der Mikrochirurgie, der personalisierten
Medizin, bei optischen Sensoren oder bei Biosensoren
fiir die Diagnostik, bei der Medikamentenverabreichung
mit Mikro-Pumpen oder bei Point-of-Care-Geriten, die

verschiedene Kérperparameter messen.

IoT in medizintechnischen Geréiten
LDS-Schaltungstrager koénnen auch in kérpernahen
Bereichen eingesetzt werden. Sie ermoglichen eine

Funktionsintegration, unterstiitzen bei der Sammlung

und Ubertragung von Daten.

Effiziente Layoutgestaltung
Fin wesentlicher Vorteil von LDS ist auch die Formbarkeit

und Auslegung fiir ein 3-dimensionales Bauteil. Dadurch
sind sehr kompakte Designlésungen moglich. Das
unterstiitzt die Bemithungen des Medizinsektors immer

kleinere, integriertere Losungen zu entwickeln.

Biokompatibilitdt

Eine Hauptanforderungen fiir integrierte Losungen in der
Medizintechnik ist die Biokompatibilitit. Ensinger hat
mit TECACOMP PEEK MED grey ein Substrat Material
entwickelt, das LDS fihig und biokompatibel ist.
TECACOMP PEEK MED LDS eignet sich fir alle
medizinische Anwendungen, die Biokompatibilitit mit
einem begrenzten Kontakt von bis zu 24 Stunden mit
Haut und Gewebe sowie ggf. den indirekten Kontakt mit

Blut erfordern. Dartiber hinaus ist das Material 16tfihig.

| 1067504 - TECACOMP® PEEK MED sgrey

Product Lot No. .7 ) m
Ensmgero. |

| Dvsion: Compounds, Ensinger Gmoi
Base P et 9 OmoH oo Ftorrce

Declaration on Biocompatibility

“ L information onthe mateia components;

Mo CP10B754MTO100_ vo1

1l 1067504 - YECACOMP‘”PEEKMEDLDSguy I —
Product Lot No. .
Ensinger Se |

Doc. Reforenca No. cp
Do Reforance No.. CP1067504MT0100_ o1

Dwision: Compounds, E»
Bato Fomer PR

B "
eclaration on Biocompatibility |

b

Summary of EN1SO 10993 seres teting 2.

Cromica Anayis
fpcres

= snvoany

g 242,374
G e " |
ogani ey

b T
ol o e

et

oy, EN S0 10983.5: Uncer e 5 it 184 sutstances wih reevan
 the iven conditions ftest matia i
a5t ot .
o

e el oo vt o o35
T e 5
|| Spamiaiimaes, 0150 1009318 G5 01 Und Mg

> v n i
Fextac VB Ao

i ot e

Summat o EN 1S0 10983 seresteting 2.

| Tostmatnc . Tets o
BEEKIIED (5.
e

i ok o
et sty or e

Test

WWWWWW

| i
[ -
|

uct Rog
10 ENISO 10993 Standand Sores
I

avaiable on request 1o the competan suor

Zertifikat erstellt von Ensinger Compliance Abteilung



Die hellgraue Eigenfarbe von TECACOMP PEEK MED
LDS entspricht auch den Anforderungen der Medizin-
branche nach einer klaren, hellen Farbgebung. TECA-
COMP PEEK MED LDS ist als Granulat verfiigbar oder
kann tiber unseren Partner LITE GmbH auch als Folie bis

zu einer minimalen Stirke von 100pm geliefert werden.

TECACOMP PEEK MED LDS grey Granulat

Vorteile

Materialeigenschaften

Thermische Eigenschaften

Ensinger ce

TECACOMP PEEK MED LDS bietet auflerdem die mit

dem Polymer PEEK verbundenen, herausragenden

Vorteile fiir die Medizintechnik wie:

- sehr gute chemische Bestidndigkeit

- sehr gute Sterilisierungsbestindigkeit

- gute Strahlungsbestindigkeit

- hohe Widerstandsfihigkeit gegen
Spannungsrissbildung

- hohe Dimensionsstabilitit

- hohe Temperaturbestindigkeit

Anforderungen an LDS

- Fine Pitch Performance

- Reflow-l6tbar

- sehr gute Bindenahtfestigkeit und Haftung
- Wirmeleitfihigkeit

- niedriger dielektrischer Verlust

Warmeleitfahigkeit in-plane 1.2 W/(K*m) DIN EN 821
Warmele'tfahlgkmtthmugh_plane ......................... OSW/(K*m) ............ DINEN821 ....................
Temperaturlmtfahlgkmt ........................... m_plane .................................... 057 ................... mmz/s ................ DINEN821 ....................
Temperatur|e|tfah|gke|tthrough_mane ......................... 028 ................... mmz/s ................ D|NEN821 ....................
Elektrische Eigenschaften

Oberflachenwiderstand - 10" 0! DIN EN 61340-2-3
Vommenmderstand .................................. _1014 ..................... n*m .................... D|NEN61340_2_3 .........
D|e|ektnscherVerlustfaktor ..................... Messfreq uenzvon 1GH Z ........ 00006 .............. _ .......................... _ .....................................
D Ie |e ktnSCh e Kon Sta nte ........................... Messf req u enz . VO n 1 G H Z ........ 36 ..................... _ .......................... _ .....................................
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